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摘要(译)

在超声换能器阵列中，以阵列布置的多个振动器通过粘合材料结合到基
板。结合材料以围绕振动器侧面的下部的方式将每个振动器的底部结合
到基板。填充材料填充在振动器之间。填充材料具有不同刚度的多层结
构。在填充材料的双层结构中，优选底板侧（下侧）的填充材料层与填
充材料的另一层的厚度比为1：1至1：3。优选地，提供梁以连接相邻振
动器的侧面。
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